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（※は参加費割引あり）
2022 International Conference on Electronics Packaging（ICEP2022）
期 日 2022 年 5 月 11 日（水)～14 日（土）
会 場 札幌市民交流プラザ（札幌市）
問合先 エレクトロニクス実装学会担当 乃万

TEL〔03〕5310-2010，FAX〔03〕5310-2011
info@jiep.or.jp http://www.jiep.or.jp/icep/

The 22nd International Vacuum Congress（IVC-22）
期 日 2022 年 9 月 11 日（日)～16 日（金）
会 場 札幌コンベンションセンター（札幌市）
問合先 JVSS IVC-22 Secretariat

ivc22@jvss.jp https://ivc22.org/

ATM/CNS に関する国際ワークショップ 2022（IWAC 2022）
期 日 2022 年 10 月 25 日（火)～27 日（木）
会 場 中野セントラルパークカンファレンス（東京都中野区・オンラインとのハイブリット開催の可能性あり）
問合先 IWAC2022 事務局 本田純一（電子航法研究所）

iwac2022@enri.go.jp https://www.enri.go.jp/eiwac/

第 35 回マイクロプロセス・ナノテクノロジー国際会議（MNC 2022）
期 日 2022 年 11 月 8 日（火)～11 日（金）
会 場 JRクレメント徳島（徳島市）またはオンライン
問合先 同国際会議事務局（セクレタリーアート内）

TEL〔03〕3420-1800，FAX〔03〕3420-1840
secretariat@imnc.jp https://imnc.jp/2022/


